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Flexibel und nachhaltig: HMDs neues
Fusion-Smartphone mit Modulen

HMD präsentiert auf der IFA ein modulares Smartphone,
das durch Smart Outfits an individuelle Nutzerbedürfnisse

anpassbar ist.

In Berlin hat HMD Global ein innovatives Smartphone
präsentiert, das durch individuell anpassbare Module für
verschiedene Nutzerbedürfnisse konzipiert ist. Das Modell, das
den Namen Fusion trägt, wird auf der Technikmesse IFA
vorgestellt, die bis zum 10. September dauert. Mit einer Vielzahl
von Smart Outfits kann das Fusion sowohl in ein Outdoor- als
auch in ein Gaming-Gerät verwandelt werden, was das Gerät
besonders vielseitig macht.

Die Smart Outfits sind in einer Weise gestaltet, dass sie
magnetisch über Pin-Leisten am Smartphone angebracht
werden. Diese Module verleihen dem Fusion nicht nur
verschiedene Farben und stoßfeste Hüllen, sondern statten es
auch mit erweiterten Funktionen aus. Zum Beispiel gibt es eine
wasserdichte Rugged-Hülle, die nach IP68 klassifiziert ist und
Unterstützung für kabelloses Laden bietet. Diese Hülle ist zudem
mit einer Push-to-Talk-Taste und einer Notfalltaste ausgestattet,
was sie ideal für den Einsatz im Freien macht.

Vielseitige Module für unterschiedliche
Bedürfnisse

Eine weitere beeindruckende Hülle, das Flashy Outfit, kommt
mit einem drehbaren LED-Ring, der als Kamerablitz oder als
Ringlicht für Selfies genutzt werden kann. HMD plant zudem



eine spezielle Hülle, die mit Controller-Elementen ausgestattet
ist, sodass das Smartphone in ein Gaming-Handheld verwandelt
werden kann. Diese Flexibilität könnte gerade für Technikfans
und Gamer von großem Interesse sein.

Ein weiteres faszinierendes Merkmal des Fusion ist die
Benutzerfreundlichkeit beim Austausch von Komponenten.
Besitzer des Geräts können es relativ einfach selbst öffnen und
reparieren, ohne die Garantie zu verlieren. Dies ermöglicht das
Austauschen defekter Teile wie Gehäuse, Akkus oder
Ladebuchsen, was in der heutigen Zeit, in der Reparierbarkeit
zunehmend wichtig wird, eine große Erleichterung darstellt.

Technische Details und Konfiguration

Technisch gesehen wird das Fusion von einem leistungsstarken
Achtkern-Chip aus dem Hause Qualcomm, dem Snapdragon 4
Gen 2, angetrieben. Es verfügt über ein Dualkamera-System mit
108 Megapixeln sowie über einen robusten 5.000 mAh Akku, der
mit bis zu 33 Watt schnell aufgeladen werden kann. Das Display
misst 6,56 Zoll und bietet eine Auflösung von 1612 mal 720
Pixel mit einer Helligkeit von bis zu 600 Nits, was es auch bei
Sonnenlicht gut ablesbar macht.

Das Fusion wird mit dem neuesten Betriebssystem Android 14
ausgeliefert. HMD verbindet mit der Einführung des Geräts auch
Versprechen: zwei Betriebssystem-Upgrades und drei Jahre lang
Sicherheitsupdates werden den Käufern garantiert. Der Preis für
das Smartphone soll bei erschwinglichen 250 Euro beginnen,
wobei noch weitere Details zu den verschiedenen Hüllen und
deren Preisen folgen sollen.

Details
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